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Registro 8-3302

Identificación

Institución
Museo Arqueológico de La Serena

Número de registro
8-3302

Nº de inventario
01724

Clasificación
Antropología, Arqueología y Etnografía - Utensilios, Herramientas y
Equipos

Colección
Arqueológica

Objeto
Escudilla
Dimensiones
Alto 4.3 cm - Diámetro máximo 18.3 cm - Espesor 0.6 cm - Peso 324
Gramos
Técnica / Material
Modelado de cerámica - Greda
Ubicación
En exhibición - Museo Arqueológico de La Serena - Nº 4, Diaguita

Descripción
Cuerpo convexo tipo playo extendido, abierto y no
restringido, asa de inserción horizontal en el borde y
diametralmente opuesto a ellas, dos apéndices
modelados.
Superficie tratada en la técnica de engobe con pigmento
colorante rojo- pulido brillante- y diseño decorativo en dos
franjas paralelas con reticulado de rombos tipo malla, en tonos negro
sobre rojo.

Estado de conservación
Regular

Contexto

Área cultural primer nivel
Chile

https://www.surdoc.cl/registro/8-3302
https://www.tesauroregional.cl/terminos/2564
https://www.tesauroregional.cl/terminos/3490
https://www.aatespanol.cl/terminos/300010453
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Área cultural segundo nivel
Norte Chico

Nombre sitio
Altovalsol. Elqui

Localidad
Altovalsol,localidad rural que accede al valle de Elqui.

Comuna
La Serena

Temporalidad
Período Alfarero Tardío

Cultura arqueológica
Cultura Inca / Diaguita-Inca

Gestión

Adquisición

Forma de ingreso
Compra

Procedencia
Dr Ricardo Schwenn S

Fecha de ingreso
1950-07-04

Registradores
Luis Toro, 2000-11-30
Marcos Biskupovic, 2010-05-17
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